习题六  制作两级放大电路PCB板
一、填空题
1.PCB板是通过印制导线、焊盘和金属化过孔等，实现     之间的电气连接。
2.由于印制板上的导电图形以及说明性文字均通过印制方法实现因此PCB板也称为           ，简称           。
3.一般来说，印制板按结构分为         、          和          。
4.创建PCB文件有             种方式。
5.在PCB编辑器中，在          对话框内，设置可视栅格间距。
6.单面板上的导电图形主要包括固定、连接元件引脚的焊盘和实现元件引脚互联的印制导线，该面称为          。
7.DXP 2004提供了两种PCB布局的方法，一种是        ，另一种是       。
8.布线包括               和            两种。
9.新建PCB文件的方法有两种：一种是，另一种是手动创建空白PCB文件。
10.在自动布线之前，首先要           。
二、选择题
1. 在传统工艺中印制电路板是指（    ） 
A.用印刷术制作的电子线路  
B.用金属线制作的电子线路
 C.用铜箔刻蚀的电子线路 
D.用导电高分子制作的电子线路
2. 印制电路板最早被（    ）用于实际产品中。
 A.美国                        B.英国  
C.日本                        D.德国
3. 下列哪道工序是印制电路板制作不需要的（    ） 
A.照相与显影                   B.钻孔  
C.清洗与烘干                  D.没有答案 
4. 上世纪50年代初，（     ）成为了最为实用的印制板制造技术，开始广泛应用，可谓一支独秀。 
A.铜箔腐蚀法                   B.铜线埋入法  
C.铜箔电镀法                   D.无正确答案
5. 目前印制电路制作的方法为（     ） 
A.加层法                      B.减层法 
C.包括A和B                  D.没有答案
三、判断题
1.单面板所用覆铜板只有一面敷铜箔，另一面为空白，因此只能在敷铜箔的敷铜箔面上（底层）制作导电图形。（    ）
2. Protel DXP系统功能强大，提供了丰富的集成元件库。在向PCB载入网络表的过程中， 可以自动加载所需的各种元件库。（     ）
3. 双面板的基板上下两面均覆盖铜箔，因此，上下两面都会有导电图形。（    ）
4. DXP 2004的PCB提供了若干个不同类型的工作层，在设计PCB时，不同的工作层的用途是不一样的。（    ）
5. 导入网络表后，不是所有元件都已经更新在PCB板上了。（     ）
四、简答
1.简述PCB设计流程。




2. 什么是印制电路板？ 





[bookmark: _GoBack]习题六  制作两级放大电路PCB板 参考答案
一、填空题
1.元器件引脚 
2.印制电路板（PCB）；印制板
3. 单面板；双面板；多层板
4. 2
5.Design/Board Options
6. “焊锡面”
7.自动布局；手工布局
8.自动布线；手动布线
9. 通过向导生成PCB文件
10. 设置布线
二、选择题
1-5：C C D A C
三、判断题
1-5：√ ╳√ √ ╳
四、简答
1.答：PCB的设计的基本流程如图所示。



   2.答: 印制线路板是互连元件，其单元没有任何功能，只有当把电子元件或电子组合元器件（如芯片）装在印制线路板的一定位置上，然后将元件类的引线焊接在印制线路板表面上的焊盘或焊垫上，从而互连成为印制电路板。 
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